flsciher clektronik =23

Kihlkorper fuor BGA

i ' WLFT 404
IR : 2 WLFT 405

— besonders geeignet fur Ball Grid Arrays

— Kohlkérperabmessungen passend fir den jeweiligen BGA-Typ
— direkt auf dos BGA-Bauteil aufklebbar
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Waérmeleitfolie WLFT 404/405 -> E5 SMD-Kuihlkérper - B38-40
Waérmeleitkleber - E15 Montagematerial fir Halbleiter - E37-41 B 16
Waérmeleitpaste - E13 Lochbilder -> A21

Prozessoribersicht -> B2-7 Technische Erléuterungen > A2-7



